CAMERA DE COMERT ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA

Formular de Participare la
 EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ
„PACKAGING TECHNOLOGY EXPO” 
ÎN OR. CHICAGO, SUA
14-17 octombrie 2018

1. Denumirea Întreprinderii: 


2. Informaţie de contact:
Adresa: 

Tel..(fix/mobil):                      				Fax:

E-mail:							Web-page:

Cod fiscal:                                                 IBAN:

3. Date despre participant:
Nume:							
Prenume:										
Funcţia:						

4. Domeniul de activitate a întreprinderii:



5.  Persoana de contact:
Nume:									
Prenume:					
Funcţia:	
				                                                                        
[bookmark: _GoBack]Formularele de participare la expoziția internațională PACK EXPO, CHICAGO le puteţi transmite prin e-mail: diana.lungu@chamber.md; sau fax: 022 23 84 10 până la data de 10 septembrie 2018. Pentru informaţii suplimentare şi confirmări, vă puteţi adresa la Direcţia Evenimente de Afaceri, Târguri și Expoziții a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova; tel: 022 23 84 10. 
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